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Samtec 發表領導業界的超細間距高密度插卡 

微型 0.50 mm 間距插卡插座可節省空間及成本 

印地安納州新奧爾巴尼:  Samtec宣布推出業界首款0.50 mm間距配備對齊樑的插卡插座（MEC5）。此種設計滿足了縮減尺寸並提高速度的需求，同時優化成本。

插座的對齊樑使插卡可以移動與觸點正確對齊。 如此允許在通常不適用於超細間距連接器的插卡上運用標準電路板公差，進而以30-50％的PCB成本節省優化製造成本，並達到標準卡的高產量。

相較於更常見的0.80 mm間距解決方案，此種超細0.50 mm間距插卡插座的極端密度提供了卓越的空間節省優勢。該插座具有垂直（MEC5-DV）和直角（MEC5-RA）兩種類型，針對高密度應用可提供達300 個輸入輸出端口。

為滿足業界對速度的要求，垂直插座特別針對28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4性能而設計，並透過兩種方向設計以進行PCIe®Gen 4的訊號處理。

Samtec,Inc.高速產品經理Terry Emerson表示：「我們很高興推出MEC5插卡系統，因為它將使Samtec已非常廣泛的插卡產品再邁向新層次。在如此狹窄的間距內運用標準電路板公差的能力是目前業界獨有的。 這將使我們的客戶能透過卓越的高密度連接器來傳遞高速訊號，同時使PCB配接保持合理的成本。」

該系統每個觸點的額定電流為1.5 A，可接受.062”（1.60毫米）厚度的插卡，具有標準定位針和卡極化功能，並提供通孔式或貼片式的強固焊片選項以用來安全地連接到電路板。

如需更多資訊請參閱 Samtec的微型插卡系統網頁

PCI-SIG®, PCI Express® and the PCIe®設計商標為PCI-SIG的註冊商標及/或服務商標
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